
KDB산업은행·한국소재부품장비투자기관협의회는 ㈜제타플랜인베스트와 함께 국내 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화의 일환으로, 

신성장동력 발굴을 위한 개방형 혁신(Open Innovation)을 지원하는 "KDB TechConnect Day"를 공동개최합니다.

전략적 투자유치 또는 M&A를 희망하는 소재·부품·장비 기업 여러분께서는 중견기업의 관심기술 분야를 참조하여 첨부된 신청서로

접수하여 주시기 바랍니다. 많은 참여를 부탁드립니다.

□ 중견기업 및 투자희망기술 분야

기업명 기업 내용 관심 기술 분야

A 화학소재 관련 중견기업군

1. 2차 전지 소재

2. Bio polymer 소재

3. 화학 소재(필름 등)

4. 반도체, OLED, 2차전지 공정 등에 사용되는 케미칼

B 전자부품 관련 중견기업군
1. 5G용 스마트폰, 디스플레이의 모듈 부품

2. 전기, 수소 자동차용 전장 부품

C 반도체장비 관련 중견기업군
1. 반도체 장비 및 공정

2. 산업용 및 의료용 로봇

□ KDB TechConnect Day 추진 일정

참가기업 모집
( ~ 2021.3.26)

▶
투자매칭 수요조사

(2021.3.29. ~ 4.7)
▶

투자매칭테이블 확정
(2021.4.8)

▶
투자기업 : 투자유치

기업 1:1 미팅
(2021.4.13~14)

▶ 사후 지원

□ 담 당 자
㈜제타플랜인베스트 투자IR사업부(02-538-4801, zetabiz@zetaplan.com)

㈜제타플랜인베스트 투자IR사업부 권혁장 이사(070-8129-5884, cops007@hanmail.net)

□ 신 청 첨부된 신청서 작성 후 zetabiz@zetaplan.com또는 cops007@hanmail.net으로 e-mail 접수

□ 미팅일시 2021년 4월 13일~14일 14시~18시(1회 미팅은 약 1시간 예정)

□ 미팅장소 산업은행 본점 1층 고객접견실(여의도 국회의사당역 인근)

□ 주의사항 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다(코로나19로 단체IR은 실시하지 않습니다)

□ 기 타
KDB기술거래마트 (http://ipmart.kdb.co.kr) 공지사항에서 신청서 양식 다운로드 가능

KDB기술거래마트 전략적투자/M&A에서 참여기업 일부 정보 검색 가능

※ 참가희망기업이 첨부된 신청서로 담당자에게 신청하시면, 투자 수요조사를 통해 효율적인 매칭이 이루어지도록 하겠습니다. 
매칭이 이루어지지 않는 경우, 미팅에 참석이 불가하나 행사 후 다른 중견기업과의 상담을 추진하겠습니다.

신청서 다운로드

http://zetaplan.com/ma/ma-deal-info/?uid=8424&mod=document



